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第一部份 財務資訊

第二部份當前營運策略

第三部份 結論
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財務資訊



部門別季營收 單位：新台幣千元
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合併綜合損益表 單位：千元

項目 109年第一季 109年第二季 109年第三季

金額 年變化 金額 年變化 金額 年變化

銷貨收入 185,025 3% 226,537 30% 408,995 78%
營業毛利 29,119 22% 27,848 60% 58,462 148%
毛利率 16% 3% 12% 2% 14% 4%

營業費用 38,768 -11% 36,206 -46% 42,103 11%
營業淨利(損) (9,649) 虧損減少51% (8,358) 虧損減少83% 16,359 虧轉盈
本期淨利(損) (6,778) 虧損減少58% (10,074) 虧損減少75% 13,364 虧轉盈
每股淨利(損) (0.10) 虧損減少52% (0.14) 虧損減少75% 0.13 虧轉盈



當前營運策略



智能技術深化
創新應用

產品策略合作

協同開發
方案策略合作
非陸方案

當前產品線與營運策略:



 方案策略合作-非陸方案
 中美貿易衝突、NDAA採購禁制、科技技術抵制、實體清單管制



 非陸方案-全產品線轉換
 錄影主機-台灣芯片

 攝影機-非陸芯片

四路 八路 十六路

二百萬 五百萬



 產品策略合作-協同開發
 Branding開發合作
 OEM/ODM開發合作
 PCBA開發合作
 SDK開發合作

中央工廠 開放、合作、分工



 協同開發-全方位擴展
 Branding開發合

作
 OEM/ODM開發合作

 PCBA開發合作  SDK開發合作



 智能技術深化-創新應用
 AI深度智能、防疫防災熱顯



 創新應用-智能技術深化
 邊緣AI深度智能

 智能通報、智慧搜
尋

 熱顯防災偵測  熱顯體溫偵測



結論



 結論

一.陞泰科技109年第3季因營收季增加及整體費用控
管而轉虧為盈。

二.跨產業協同開發合作，加速台灣方案產品行銷與
量產。

三.DVR人工智能運用再深化。



Thank You


